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Polzahl Norm
number of contacts standard 3 4 5 55 6 7 75 8 12 14
Kontaktonordnung noch O o " o e [ | s [ | -]
D KOﬂtOktOﬂOFdﬂuﬂg nach [EC 60130-9 60130-9 _ 60130-9 60130-9 _ 60130-9 60130-9 _ _ 5 Cogw BWGOO5 WOO 2 Cogw 3/‘6005 ZOO 2
contact arrangement acc. to IEC
Bemessungsspannung IEC 60664-1 300V = 100V = 300V - 100V - 150V =
rated voltage 5
Bemessungsspannun
‘ated voltoge uL 1977 20V ooV @3 C091 31G105 100 2 -
Bemessungs-StoBspannung |EC 60664-1 1500V 1200V 1500V 1200V IEC
rated impulse withstand voltage
Vet sermutzungsgr o |
Uberspannungskategorie IEC 60664-1 | 4 Cogw BW GOO4 WOO 2 COgW BW 6004 ZOO 2
installation category
o anT 1 uppe |EC 60664-1 11, 400 < CTI < 600
C
Strombelastbarkeit [EC 60512-5-2 . . 3A / +40°C /
current rating &fswtggg oA/ +407C /- +104%F +104°F g} 3 CO9W BW 6003 WOO 2 -
Isolationswiderstand [EC 60512-3-1 510 10 g
insulation resistance Test 3a SYMBOL POLZAHL TYP-NUMMER-A
Durch iderstand [EC 60512-2-1 TYP-NUMMER-Aq - -AU
> > cg;iogfmgz\g;s%?cgm Test 2a < om0 symbol num?ertOf type-number-Ag type-number—Au
> > I contacts
= = Prufklasse
O~ - : [EC 60668-1 40/100/56
S climatic COfeQ?W Diese Steckverbinder diirfen betriebsmifig nicht unter Spannung betdtigt werden. Metal lene Gehduseteile
IS=3 Temperaturbereich - 40°C ... +100°C sind sicher mit dem Schutzleitersystem zu verbinden,
~S% temperatur range - 40°F ... +212°F Do not connect or disconnect under load. Metal housing parts shall be securely incorporated to protected ground.
>2I S IP-Schutzart IEC 60529 IP 67 / IP 65 + Hinweis fiir vergoldete Anschliisse:
253 IP-degree Zur Vermeidung von sproden intermetallischen Verbindungen missen vergoldete Anschliisse vor dem eigentlichen
T .23 B Steckf_und Z\ehkroft IEC 60512-13-2 25 N 30 N 35 N 50 N 55 N 60 N 50 N L'(jtvorgqng verzinnt werden.
—_—
ST insertion and withdrawal force Test 13b Remark for gold plated contacts:
SDgTe Mechanische Lebensdauer IEC 60512 silber/silver > 500 Steckzyklen/mating cycles In order to avoid brittle inter-metallic connections, gold-plated terminals have to be tin-plated in the solder area.
s=>S23 mechanical operation Test 9a gold/gold > 1000 Steckzyklen/mating cycles Teile entsprechen der Richtlinie 2002/95/EG (RoHS)/
R Werkstoff Gehduse Zink-DruckquB, Oberfldche vernickelt parts according to directive 2002/95/EG (RoHS)
%j’ﬁgg housing material die cast, nickel plated o ' ;
> 55> Werkstoff Kontakttrdger Thermop last Gewicht ferrechnet]/ Cale W: Iul. how./Tolerances: MaBstab/ Scale : ﬂg—@
i—;g\ > _|dielectric material thermog\ostic ( ) PrufmaB/7estdimension % 2 1 A3
T~ E S . ' '
=L3=S Werkstoff Dichtung Neoprene Teileindex
E;N.EE sealing moterwc“\ . neoprene Partindexnumber DIN 6784 CUSTOMER DRAW | NG
PRRRS Kontoktoberf[oche versilbert/vergoldet * 04 [Datum/Dot N
TS oW contact plating silver plated/gold/plated atun/Jofe amé G " t d
S22z 3 Anschlusstechnik loten Gez.
=2 3| [termination technigue solder S 31,08, |Brover erateaose
2 =N 2| 4 [ansehi hnitt I6ten < 0,5 mm?
EQEEE w?:z ggi;guersc " solder < 0,5 mm? 20,25 GW' 7 fem(]le recept(]Cle
aS=CS 5 orkel 1 (hecked
EEE §§ Hrgrmogir‘?\ty UL 94 VO Ampheno l —Tuche l Blatt/ Sheet
§>§§E§ Verriegelung IEC 60130-9 schrauben; Anzugsmoment 0,5-0,7 Nm 02 200700144 22.11.07|CI ' M (:09 1 3 1 GXXX XOO 2 1
Eig@ “ locking system metal screw coupling; tightening torque 0,5-0,7 Nm 01 200400530 31.08.04/DB El ec t ronics GmbH 1 Bl
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KomnaHus ((3J'IeKTpO|_|J'|aCT» npeanaraeT 3akKn4vyeHmne onrocpoYHbIX OTHOLLIEHUN npu
NOoCTaBKaxX MMMNOPTHbIX 3NTEKTPOHHbIX KOMMOHEHTOB Ha B3aMMOBbLIFO4HbIX yCJ'IOBI/lFlX!

Hawwn npeumyuiectsa:

e OnepaTuBHbIE NOCTABKM LUMPOKOrO CMeKTpa 3NeKTPOHHbIX KOMMNOHEHTOB OTEYECTBEHHOIO U
MMMOPTHOrO NPON3BOACTBA HANPAMYO OT MPOM3BOAMTENEN U C KPYNMHENLLNX MUPOBbLIX
CKNaaos.;

MocTaBka 6onee 17-TM MUNIIMOHOB HAMMEHOBAHWUIN 3NEKTPOHHbLIX KOMMNOHEHTOB;

MocTaBka CNoXHbIX, AeULNTHBIX, MMOO CHATLIX C MPOM3BOACTBA NO3ULIUIA;

OnepaTtunBHbIE CPOKM NOCTABKM Nof 3aka3 (0T 5 pabounx gHewn);

OKcnpecc goctaska B Nnobyto Touky Poccuu;

TexHnyeckas nogaepkka npoekTa, NomMoLLlb B nogdope aHanoros, NocTaBka NPOTOTUMOB;

Cuctema MeHeXMeHTa KavyecTBa cepTuduumnposaHa no MexayHapogHomy ctaHgapTty 1ISO

9001;

o JlnueHausa ®CH Ha ocyulecTBneHne paboT ¢ NCNONb30BaHWEM CBEOEHUIN, COCTABAOLLINX
rocygapCTBEHHYIO TalHy;

o [locTaBka cneumnanmampoBaHHbIX KOMNoHeHToB (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil,
Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq,
Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits,General Dynamics v gp.);

MoMMMO 3TOro, O4HMM M3 HanpaBnNeHU koMnaHum «AnekTpollnacT» ABNseTca HanpaBneHne

«UcTouHmkn nutaHua». Mel npeanaraem Bam nomoub KoHCTpyKTOpCKOro otaena:

e [logGop onTuManeHOro peleHus, TexHn4eckoe 060CHOBaHME Npu BbIOOpPE KOMMOHEHTA;
Monbop aHanoros.;
KoHcynbTaumm no NpUMEHEHMIO KOMMOHEHTA;
MocTaBka 06pa3yoB M NPOTOTUMNOB;
TexHn4veckasn noaaepka npoekTa;
3awmTa OT CHATMSA KOMMOHEHTA C NPON3BOACTBA.

Kak c Hamu cBfizaTbCcA

TenedoH: 8 (812) 309 58 32 (MHOrokaHanbHbIN)
Pakc: 8 (812) 320-02-42

OnekTpoHHas nouTta: org@eplastl.ru

Aapec: 198099, r. Cankt-INeTepbypr, yn. KannHuHa,
Oom 2, kopnyc 4, nutepa A.
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